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국내 디스플레이 부품소재 시장동향

본 보고서는 전자부품연구원 전자정보센터 에서 제공하는 자료입니다(EIC) .

의 모든 정보는 사전 협의 없이 무단게재 및 재배포를 금합니다EIC .
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디스플레이 산업 개황.Ⅰ

산업개요1.

디지털기술을 기반으로 한 정보화 사회에서 수많은 디지털정보는 전기신호화 된 형

태로 저장되어 원하는 장소 원하는 시간에 언제든지 열람이 가능하게 되었다 이, .

러한 전기신호화 된 정보는 직접 볼 수가 없으며 디스플레이 장치를 통해 사람이,

인식할 수 있는 형태로 변환되어 표시되게 된다 디스플레이 산업은 이러한 디스플.

레이 장치 전반에 관련된 산업을 말하며 우리나라가 와 분야에서는 점유율, CRT LCD

위 등에서는 치열한 경쟁을 벌이고 있다 현재 막대한 규모의 시장이 형성되1 , PDP .

어 있음에도 향후 기술의 발전과 시장 성장잠재력이 매우 큰 산업으로 평가되고 있

어 정부에서는 차세대 성장동력사업 중의 한 분야로 디스플레이 산업을 선정하고

지원육성하고 있다.

디스플레이 산업의 특징[ ]

현재 세대 로 시작된 디스플레이 산업은 등이 등장하면서 세, 1 CRT LCD, PDP, OLED 2

대 평판디스플레이 로의 전환이 급속도로 진행되고 있는(FPD : Flat Panel Display)

상황이며 차세대 디스플레이로 플렉시블 디스플레이가 각광받으며 세대 디스플레, 3

이로의 활발한 연구개발이 진행되고 있는 상황이다.

디스플레이의 종류2.

디스플레이는 프로젝터 등 여러CRT, LCD, PDP, OLED, VFD, FD(Flexible Dispaly),

종류가 있으며 각각 개별적인 특성을 지니고 있어 컴퓨터 휴대용 기기 등의, , TV, ,

다양한 분야에서 적용되어 사용되고 있다.
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디스플레이의 종류[ ]

특히 최근 평판 디스플레이의 발전형태로 차세대 디스플레이로 주목받고 있는 플,

렉시블 디스플레이 는 휘거나 구부리거나 말아도 디스플레이(Flexible Display) , ,

특성의 손실이 없이 제 기능을 발휘하도록 유연한 재료를 사용한 디스플레이 장치

로 광범위한 적용성을 갖게 될 것으로 평가된다.

디스플레이 제품의 및 변화. R&D TRENDⅡ

분야에서는 브라운관 의 초슬림화 외에는 별다른 움직임을 보이지 않고 있는CRT TV

가운데 등 분야에서는 활발한 기술 개발 및 업체간의 경쟁이LCD, PDP, OLED FPD

치열하고 속속 신기술 및 응용기술 등이 발표되고 있다.

자료 : R&DBiZ

제품의 변화[ LCD Trend ]
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침체되고 있는 분야와는 달리 가장 시장규모가 크고 광범위한 적용성을 보이고CRT

있는 분야에서는 모니터 기타 이동형 기기에서 활발한 시장 움직임을LCD PC , TV,

보이고 있으며 기존의 가 가지고 있던 문제점들을 하나씩 보완해 나가며 지속, LCD

적인 제품의 출시와 를 적용한 독창적인 제품의 출시가 활발히 이뤄지고 있다LCD .

또한 분야의 최근 기술동향을 살펴보면LCD ,

컬러필터를 제거하고 백라이트에서 적 녹 청이 자체 발광되는 기술- ･ ･
- 냉음극형광램프 에서 면광원 의 차세대 백라이트 유닛 개발로 원가절감CCFL( ) FFL( )

원칩을 적용한 모바일용 출시- TFT-LCD

인치 용 패널의 등장으로 의 대형화 가속- 82 TV LCD LCD TV

기술로 시야각이 까지 넓어져 시야각에 대한 문제 해결- S-PVA 178°

향후 명암비 위주의 기술개발 경쟁 예상-

등으로 공정의 단순화와 시야각 명암비 등의 화질개선 문제 원가절감 기술, , , PDP

에 대응하는 대형화가 의 주된 활동인 것으로 파악된다R&D .

이외에 분야에서는 필름필터를 입혀 빛의 반사를 없앤 일체형의 패널이나 싱PDP ,

글 스캔 기술을 적용하여 기존보다 이상 발광효율을 향상시키고 기존의 듀얼스30%

캔에 비해 가까지 가격을 절감시키는 기술 인치 이상에서만 가능하다고20% TV , 70

인식되어왔던 의 구현을 급 에서 구현한 제품 등을 발표하며 기존Full HD 50~63 PDP

의 단점을 점차 보완해 나가고 있으며 최대 인치 크기의 도 발표되며PDP , 102 PDP TV

대형화에도 활발한 움직임을 보이고 있다.

분야에서는 수동형에서 능동형 의 양산화가 준비되고 있는 가운데 일본에OLED OLED

서 열린 인터내셔널 휴대폰의 외부창 등의 소형 위주에서 인치 크‘FPD 2005’ 40

기의 패널이 발표되고 관련업체가 모두 관련 제품을 발표하는 등OLED , FPD OLED

에 대한 관심이 뜨거워지고 있으며 시장 진입을 위한 경쟁이 치열한 것으로OLED ,

보인다 대형 패널의 등장으로 인치 이상의 대형 의 출시가 기대되. OLED 30 OLED TV

고 있다.

디스플레이 부품소재산업.Ⅲ

디스플레이 부품소재산업의 개요1.

디스플레이 부품소재산업은 디스플레이 모듈을 생산하는데 필요한 유리기판 드라,

이버 컬러필터 등 부품 및 소재를 생산하여 디스플레이 모듈 생산업체에 공급하IC,

는 산업을 말한다 때문에 디스플레이 부품소재산업은 디스플레이 산업의 후방산업.

으로 위치하며 디스플레이 패널 생산에 중대한 영향을 미친다, .
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디스플레이 산업의 구조[ ]

이러한 특성 때문에 디스플레이용 부품 및 소재는 디스플레이 산업의 중요성만큼이

나 차세대 핵심소재로 주목받고 있으며 국가 산업의 경쟁력을 강화시킬 수 있는,

고부가가치의 영역이라고 할 수 있다.

특히 국내의 디스플레이 부품소재산업이 중요한 이유는 완제품시장에서 세계 위의1

경쟁력을 보유하고 있는 국내의 디스플레이산업이 핵심부품을 공급받고 있기 때문

에 핵심장비 및 부품소재의 국산화율에 따라 디스플레이 시장 전체의 지속적 성장

의 걸림돌로 작용할 수 있기 때문이다.

디스플레이 부품소재 분야에서 경쟁력을 확보하지 못한다면,

첫째 선진국 특히 일본에 대한 부품소재 수입 의존도가 높아져 디스플레이 모듈,

및 완성품 생산의 자율성이 떨어지게 된다.

둘째 국산화되지 못한 핵심 부품소재의 원천특허가 외국의 부품소재 전문기업이,

소유하고 있으며 이에 대한 막대한 로열티의 지불이 불가피하게 된다, .

셋째 부품소재의 수입의존은 결과적으로는 제조원가를 높이게 되어 가격경쟁력에,

서 경쟁우위를 확보하기 어렵게 된다.

넷째 독창적인 제품 생산이나 차세대 디스플레이 분야에 대한 선점이 어렵게 되어,

결국은 선진국 따라 잡기식의 사업 운용이 불가피하게 된다.

현재 디스플레이 부품소재의 국산화율은 관련업계에 따르면 는 비율 는LCD 35% , PDP

비율 정도로 보고 있으며 인쇄회로기판을 제외하고 컬러필터 백라이트 구동40% , , ,

등 주요부품은 일본에서의 수입에 의존하고 있어 주요 부품의 국산화가 시급한IC

것으로 판단된다.

따라서 본 장에서는 디스플레이 부품소재 분야에 대해 경쟁력확보를 위한 국내 업

체의 연구 개발 동향과 각 부품 및 재료를 생산하거나 생산을 계획하고 있는 국내
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부품소재 업체를 파악하고 각 부품소재 업체와 모듈 생산업체 완성품 생산업체와,

의 분석을 통해 디스플레이의 부품소재 산업을 파악하고자 한다Supply Chain .

디스플레이 종류별 부품소재 구성 및 업체2.

디스플레이 부품소재시장은 디스플레이 분야 시장의 성장에 직접적인 영향을 받으

며 시장이 고속 성장함에 따라 부품 및 소재의 수요도 증가하고 있는 상황이다, .

주요 디스플레이인 평판디스플레이 분야의 를 위주로 부품 및 소재LCD, PDP, OLED

의 구성을 살펴보도록 하겠다.

가. LCD

는 크게 개의 유닛으로 구분할 수 있다LCD 3 .

기판과 기판 사이에 액정이 주입된 기판①

백라이트 를 포함한 밑판 구조물(Back Light)②

패널을 구동시키기 위한 드라이버 및 각종 회로 소자가 부착된LSI PCB③

를 포함한 구동 회로부(Printed Circuit Board)

이 개의 유닛으로 구성된 조립품을 통상적으로 모듈이라고 하며 완제품으로3 LCD ,

완성되면 비로소 모니터나 노트북용의 완제품 패널이 완성된다TV, LCD .

부품 재료명 부품 및 재료의 주요 기능

기판

재료

글래스기판 를 구성하는 평활성이 우수한 무알칼리 글래스LCD

컬러필터 적 녹 청 원색을 가진 도료나 안료가 들어있는 수지막, , 3

배향막 액정재료 배향을 위한 유기막으로 폴리이미드 막이 주류

액정재료 몇 종류의 네마틱 액정을 혼합해서 특성 조정

스페이서 액정셀의 재료층 두께 제어 실리카 또는 수지 입자

투명전극 미세한 전극으로 액정에 전압을 가하여 온오프를 제어하는 역할

실 제(seal) 기판과 컬러필터 기판을 붙이는 접착제TFT

봉지재 주입한 액정 재료가 새지 않도록 주입구를 봉하는 재료

백

라이트

유닛

재료

램프 백라이트 유닛 안의 조명기구로 냉음극관이 주류 등(CCFL )

램프 Reflector 램프에서 발생하는 빛을 도광판의 입광부로 모아주는 부품

몰드 백라이트의 여러 구성부품을 고정시킬 수 있는 플라스틱 case

반사판 램프의 빛을 반사시켜 빛의 이용효율을 증가시키는 재료
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구성 부품표[ LCD ]

액정이 주입된 기판

현재 중 가장 일반적으로 쓰이고 있는 를 기준으로 하여 살펴보면LCD TFT-LCD , TFT

공정 공정 공정을 통해서 액정이 주입된 기판을 생산하고, CF(Color Filter) , Cell

있다 각 공정에는 글래스 기판 컬러필터 배향막 액정재료 스페이서 투명전극. , , , , ,

등의 부품 및 재료가 필요하다.

기본적인 전극을 형성하는 박막 트랜지스터 공정에서는 글라스 기판에 절연체TFT( ) ,

감광물질 등을 도포하여 막을 형성하게 되며 공정에서는 글라(Photo Resister) , CF

스 기판에 를 증착시키는 과정 그리고 공정에서는 공정과 공정에서CF , Cell TFT CF

만들어진 개의 글라스 기판을 하나로 합치고 절단하는 공정이다 공정에서는2 . Cell

배향막 도포와 스페이서 산포 액정 주입 등의 과정이 포함된다, .

기판Glass 은 디스플레이의 성능과 수명에 영향을 주기 때문에 일반 와는 다Glass

른 성능과 특성을 요구하고 있다 또한 기판은 액정 패널 관련 기업체의 패. Glass

널 대형화에 따라 수요가 지속적으로 증가하고 있으며 이에 대응하기 위해 비용을,

절감하기 위한 노력이 진행 중에 있다.

컬러필터(color filter)는 에서 색을 내는 핵심 부품이다 컬러필터는 제조TFT-LCD .

시에 사용되는 유기 필터의 재료에 따라 염료 방식과 안료방식이 있으며 제작 방,

법에 따라 염색법 분산법 전착법 인쇄법 등으로 분류할 수 있으나 현재, , , ,

의 컬러필터의 제조시에는 안료 분산법이 가장 보편적으로 쓰이고 있다 컬TFT-LCD .

러필터는 투명 투명 보호막 투명전극Glass, Black Matrix, Color Layer, Layer,

로 구성되어 있다(ITO) Layer, Column Spacer(Option) .

확산판 램프의 빛을 에 균일하게 보내는 재료LCD

프리즘시트 정면에 반사된 빛의 휘도를 올리기 위한 재료

도광판 램프의 빛을 면에 유도하기 위한 플라스틱 판LCD

구동

회로부

및

기타

재료

PCB 각종 회로 소자가 부착된 기판

TAB 구동 를 탑재한 플렉시블 기판 외에 등LSI ( COB, COF, COG )

LDI 를 통해 액정재료를 구동하는 라고도 함TFT LSI(DDI )

ACF 과 를 전기적으로 연결시키기 위한 필름TAB LCD

편광판 특성 편광성분을 투과 흡수,



전자정보센터(EIC)

배향막은 액정 분자를 보다 효과적으로 배향시키기 위한 것으로서 액정의 분자 배

열에 대한 제어는 액정 디스플레이에서의 표시 품위 안정화에 큰 영향을 미치므로

그만큼 중요성을 지니고 있다 금속 이나 산화물 등의 무기물질. (Au, Pt) (SiO, SiO2)

을 이용한 무기 배향막과 유기 고분자 화합물 계 을 이용한 유기 배향막이 있(Polyimde )

다.

스페이서(Spacer)는 응답속도 시야각 색조 등과 밀접한 관계를 가지고, Contrast, ,

있는 기판간의 간격을 제어함으로서 액정 층의 두께를 균일하게 유지하기 위Glass

하여 사용되는 재료이다 크게 와 로 나뉜다. Glass Spacer Plastic Spacer .

액정은 액체의 유체 특성과 고체의 광학 특성을 동시에 가지고 있는 물질로 분자

배열과 광학적 성질을 쉽게 조절할 수 있다는 장점으로 의 가장 기본이 되고 핵LCD

심이 되는 재료이다 구조에 따라 등 세 가지로 나. Smectic, Cholesteric, Nematic

눌 수 있으며 이 주로 사용된다, Nematic .

단위 억 달러:
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자료 : Large TFT-LCD Key Component Industry Trend, DisplayBank

의 액정이 주입된 기판 중 주요 부품 소재의 세계 시장 전망[ TFT-LCD ]

구분 년2004 년2005 년2006 년2007 년2008 년2009 CAGR

컬러필터 46 46 51 55 61 70 8.6%

글래스 19 20 21 21 23 24 5.3%

합계 65 66 72 76 84 94 7.7%



전자정보센터(EIC)

가장 주요 부품인 컬러필터와 글래스 기판의 세계 시장 전망을 살펴보면 컬러필터,

는 글래스는 로 지속적인 성장이 전망되고 있으며 전체CAGR 8.6%, CAGR 5.3% , LCD

시장 대비 년의 경우 약 년의 경우 약 의 비중을 차지하고 있2004 14.1%, 2005 13.6%

는 것으로 분석된다.1)

자료 : R&DBiZ

액정이 주입된 기판에서의 각 주요 부품별 제조업체[ Chain ]

이에 따라 국내 관련 부품소재 업체의 부품 종류별 생산 및 개발 현황을 파악, LCD

한 결과 글래스 기판과 컬러필터 및 관련 부품 군에는 업체의 참여가 활발하게 이

뤄지고 있으나 배향막이나 스페이서 액정재료 등의 부품 소재는 참여하고 있는, ,

업체수가 적거나 없어 해외에서의 수입 의존도가 높은 것으로 분석되었다.

특히 기판의 경우 대규모의 설비와 자본이 투입되는 자본집약적 산업의 특성Glass

으로 대기업의 참여가 두드러지며 컬러필터의 구성품인 부분에서도 대, ITO Layer

기업의 참여가 두드러지고 있다.

우리나라가 부문의 세계 최대 생산국인 만큼 일본의 부품소재 주요업체의 한국LCD

1) 본문 의 디스플레이 종류별 세계 시장 규모와 비교7p.

액정이 주입된 기판

모듈 제조업체

기판Glass 컬러필터 배향막 스페이서 액정재료

U.I.D

케이엘테크

파주전기초자

삼성코닝정밀

유리

한국전기초자

케이엘테크

화학LG

전자LG

동우STI

삼성SDI

동우화인켐

케미칼SK

제일모직
아담스테크

독일 일본,

제품에

의존도 높음

포토레지스트 ITO Layer 포토마스크 Black matrix

동우화인켐

제일모직

세우기업

동진세미켐

삼성코닝

한화종합화학

티엠테크

알파디스플레이

엘엠텍

오에프티

마이크론LG

피케이엘

테크노세미

켐

컬러밀베이스 펠리클 블랭크마스크

네패스

펨텍
에프에스티

에스앤에스테

크



전자정보센터(EIC)

내 투자법인을 설립하여 국내 시장의 직접 공략에 나서고 있는 것도 하나의 특징이

라고 할 수 있다.

백라이트 유닛

는 등과는 다르게 그 자체가 비발광형 수광 소자 이기 때문에 배면LCD PDP, OLED ( )

광원이 없으면 사용이 불가능하며 화면 전체를 균일한 밝기로 유지할 수 있는 면광

원 형태의 백라이트 유닛 을 반드시 필요로 한다(BLU) .

의 핵심 구성요소는 휘도 색도를 결정하는 광원으로 사용되는 냉음극 형광램프BLU ,

와 에서 발생되는 빛을 효율적으로 모(CCFL : Cold Cathode Fluorescent Lamp) CCFL

아 한 방향으로 입사시켜주는 램프 및 램프 로부터 받은 선형Reflector Reflector

광을 영상 표시면 전체에 면광원 형태로 만들어 주기 위해 수지계의 투명 아PMMA

크릴판 배면에 특수 설계한 망점 이 가공된 도광판 그Pattern (Light Guide Plate),

리고 각 류로 구성되어 있다Sheet .

의 구성도[ BLU(Back Light Unit) ]

의 광원으로 쓰이고 있는 램프는 대부분 냉음극형광램프 가 광원으로 사용BLU (CCFL)

되었으나 최근에는 면발광 등 신기술을 이용한 로 출시되고 있다, LED, OLED BLU .

CCFL는 저소비전력 고휘도 및 우수한 연색성 등으로 용의 백라이트 유닛의 광, LCD

원뿐만 아니라 사무용 기기 및 각종 표시장치의 광원으로 사용되고 있다 또한 긴.

수명과 낮은 열 생성의 장점으로 그동안 백라이트 유닛의 광원으로 가장 널리, LCD

쓰인 램프이다.

최근 삼성전자 삼성코닝 등이 주목하고 있는, 면발광 는 사각 램프 하나로 빛을BLU



전자정보센터(EIC)

밝히는 기술로 휘도가 균일해 확산판 하나와 확산시트 하나만으로도 의 구성이BLU

가능하다는 장점으로 모듈의 단가를 낮출 수 있어 주목받고 있는 새로운 광원LCD

이다 하지만 면광원은 와는 달리 수은을 사용하기 때문에 저온에서 사용할 수. LED

없다는 점 환경문제를 야기시킨다는 단점의 보완이 필요할 것으로 본다, .

LED는 옆에서 빛을 비추는 방식으로 인해 주로 휴대폰용의 광원으로 사용되어왔으

나, 직하 방식의 용 제품이 개발되면서 점차 중대형 분야로 확대되고 있다LED BLU .

외부전극형광램프EEFL( )는 보다 휘도가 이상 뛰어나며 전극이 외부에 있어CCFL 60% ,

병렬로 작동하기에 유리하고 램프간의 전압편차를 줄여 고른 휘도 구현이 가능하,

고 램프마다 필요로 했던 인버터의 개수를 한 개로 줄일 수 있어 원가절감 효과까,

지 얻을 수 있으나 기술적 구현의 까다로움이 걸림돌로 작용하고 있다.

열음극형광램프HCFL( )는 필립스 가 선보인 새로운 광원 기술로(Philips) ‘Aptura'

로 명칭 되고 있으며 의 문제점인 잔상을 없애는 데 가장 효과적인 기술이라는LCD

점에서 주목받고 있다 하지만 전력사용량이 많은 것이 문제점으로 지적되고 있다. .

이처럼 다양한 광원들이 속속 개발되며 상용화를 추진하는 이유는 시장이 모, LCD

니터 휴대폰 및 기타 수요처 포함 에서 로 확대되고 참여업체가 늘어나면서 경( ) TV ,

쟁이 심화되고 있어 성능 및 원가와 직결되는 광원의 확보가 가장 중요한 경쟁력,

으로 평가되고 있기 때문인 것으로 분석될 수 있다.

용의 의 세계시장동향을 살펴보면 년 억 달러에서 년 억 달TFT-LCD BLU 2004 50 2009 68

러로 의 지속적인 성장이 예상되며 국내 산업이 세계시장점유율 위CAGR 6.3% LCD 1

를 차지하고 있다는 점을 볼 때 국내 시장에서의 수요 및 산업 규모도 지속적, BLU

으로 성장할 것으로 예상할 수 있다.

단위 억 달러:
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자료 : Large TFT-LCD Key Component Industry Trend, DisplayBank

의 세계 시장 전망[ TFT-LCD BLU ]
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자료 : R&DBiZ

백라이트유닛의 각 주요 부품별 제조업체[ Chain ]

관련 국내 제조 및 개발을 진행 중인 업체를 분석한 결과 관련 부품 및 소BLU , BLU

재를 제조하는 업체보다는 완제품을 제조하는 업체의 비중이 더 높은 것으로BLU

분석되나 완제품 업체 중 상당수는 휴대폰용의 에 치중된 경향을 보이고 있다, BLU .

의 핵심 부품인 램프 류에는 상당수의 업체가 참여하고 있으며 차세대 광원에BLU ,

대해서는 삼성전자 필립스 등이 활발히 참여하고 있으며 램프 부, LG LCD , Reflector

문은 파인 인지디스플레이가 생산하고 있고 가 사업진출을 계획 중에 있다DNC, SKC .

류 및 도광판 등도 다수의 업체가 참여하고 있어 중 프리즘 시트는Sheet (Sheet 3M

에 대부분 의존하고 있는 것으로 분석 전체적으로는 부품소재의 개발 및 생산) BLU

활동이 활발히 이루어지고 있는 것으로 보인다.

구동 회로부

는 주변부에 를 포함한 구동회로부가 설치되어 구동을 위한 전반LCD Driver IC LCD

적인 신호의 송 출력 및 변환 구동 전압 생성 및 공급 등 각 기능을 제어하는 역,･
할을 담당한다.

구동회로는 다층 형태를 취하고 있으며 회로부품은 박형화와 고밀도화를 위하PCB ,

여 기술을 이용하고 있다SMT(Surface Mounting Technology) .

BLU

하이쎌 희성전자 희성정밀 이라이콤 삼진엘엔, , , ,

디 금호전기 파인옵틱스 천일정밀 디아이디, , , , ,

태산 엘엔에프 스타리온 원우 디에스LCD, , , LCD,

릿츠 아이에스하이텍 엘티씨 나노 나모텍, , , LCD, ,

나노하이텍 등

및CCFL

램프류
램프 리플렉터 류Sheet 도광판LGP( ) 기타

신진전기공업

금호전기

모든테크

이비디앤씨

일성전자

월텍엘씨디

가람솔루션

대진전자

뷰하이텍 등

파인DNC

인지디스플레이

SKC

세진티에스

신화인터텍

태종이에스티

리스텍

SKC

코오롱

전자LG

이라이콤

세화폴리텍

코아옵틱스

윈스텍

엘에스텍

나노디스플레이

큐젠

우영

레이젠

희성전자

대덕가스 램프(

용 전자가스)

소디프(NF3)

디앤디 용(BLU

인버터)
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Driver IC는 비메모리 반도체로서 의 여러 가지 분야 중DDI(Display Driver IC)

용의 는 가 쓰이고 있다 구동을 위해LCD Driver IC LDI(LCD Driver IC) . LCD LDI를

패널과 연결시키기 위해서는LCD COB(Chip on Board), COG(Chip on Glass),

등 여러 가지 실장기술이 쓰이고COF(Chip on Film), TAB(Tape Automated Bonding)

있다 이는 과거 방식의 또는 낮은 해상도의 패널의 경우 의 수가. Segment LCD lead

적어 가 위에 있고 의 를 패널과 또는LDI PCB , Board lead HSC(Heat Seal Connector)

로 연결하는 것이 용이했으나 점차 고해상도화 되어감에 따Elastomeric Connector

라 많은 수의 를 갖게 되는 를 장착하기가 어렵게 됨에 따라 발전한 기술로lead LDI

의 경우를 예로 들어보면 를 위에 장착함으로서 이러한 문제를TAB , LDI Carrier Tape

해결한 방법이다.

편광판(polarizer)은 흡수 이색성을 얻기 위해 폴리비닐알콜 필름에 색성의PVA( ) 2

요소 또는 유기염료를 흡착시켜 연신 배향후 필름으로 상하를 접착시켜 만들어, TAC･
진 것으로 특성 편광성분을 투과 흡수하는 기능을 하고 있다 일본 업체가 편광판, .

시장을 거의 독점하다시피 했으나 최근 우리나라 대만 등의 생산비율이 높아지고, ,

있다.

단위 억 달러:
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편광판

자료 : Large TFT-LCD Key Component Industry Trend, DisplayBank

및 편광판의 세계 시장 전망[ Driver IC ]

구분 년2004 년2005 년2006 년2007 년2008 년2009 CAGR

Driver IC 38 36 39 41 45 52 6.5%

편광판 24 30 30 32 36 40 10.8%
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구동회로부의 핵심 부품인 의 세계시장 규모를 살펴보면 년 억 달러 규LDI , 2004 38

모에서 년 억 달러로 로 성장할 것으로 전망되고 있으며 최근 공2009 52 CAGR 6.5% ,

급이 수요를 초과하면서 가격 상승의 움직임도 보이고 있다 특히 비메모리 반도. ,

체인 의 경우 삼성전자가 세계 점유율 위를 차지하고 있으며 매출 효자 품목LDI 1 ,

으로 인식되고 있어 대규모 투자를 추진하고 있는 만큼 향후 시장의 성장 전망 및,

수요의 증가로 인해 국내외에서 삼성전자 및 매그나칩반도체가 차지하는 시장 규모

는 더욱 증가할 수 있을 것으로 예상된다.

기타 편광판의 경우는 년 억 달러 규모에서 년 억 달러 규모로2004 24 2009 40 CAGR

의 지속적인 성장이 예상되고 있으며 이에 따라 국내 편광판의 주요업체인10.8% ,

화학 등이 년에 세계시장 점유율 위를 목표로 하고 있어 국내 업체가 차지LG 2006 1 ,

하는 비중은 점차 높아질 전망이다.

자료 : R&DBiZ

구동회로부 및 기타 부품소재의 주요업체[ Chain ]

구동회로부의 핵심 부품인 의 경우 생산 장비가 고가인 점으로 삼성전자 매그LDI ,

나칩반도체 등의 반도체 제조업체가 생산을 하고 있어 대기업 위주의 산업구조가

형성되어 있으며 기타 설계업체 및 업체들이 얽혀있다, Bumping .

용 인쇄회로기판 의 경우는 많은 업체들이 제품을 출시하여 경쟁하고 있으LCD PCB( )

며 등과 를 전기적으로 연결시켜주는 필름인 이방성도전성필름 의 경, TAB LCD ACF( )

우 제일모직을 선두로 성진하이메크 휘닉스 피디이 등의 중소기업이 참여하고 있,

다.

구동회로부 및 기타 부품 소재･
모듈 제조업체

PCB Driver IC 등TAB ACF 편광판

엑사보드
심텍
대덕전자
태산LCD
전자LG

이수페타시스
삼성전기
코리아써키트
디에이피
대성엘텍

유니디스플레이

삼성전자

매그나칩반도

체 하이닉스( )

스테코

세원LCD

반도체엔지니

어링

크로바하이텍

등

성진하이메크

휘닉스피디이

제일모직

등

화학LG

에이스디지텍

유창옵티칼

새한

신화인터텍

등
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나. PDP

는 형과 형으로 구분되며 각각은 구성부품 및 재료에 약간의 차이를 가지고PDP DC AC

있다.

형은 직접방전형으로 전극이 방전가스에 직접 노출되어 있어 방전을 되풀이 할수DC

록 전극자체가 스패터링을 일으키고 금속이 증발해 버린다는 단점 때문에 전극을

유전체 층으로 코팅하고 전극의 금속이 증발하는 것을 방지하는 것이 형 즉 간AC ,

접방전형이다 기본적인 구조는 장의 유리 가판에 다양한 층을 만들어 넣어 접합. 2

하고 안에 가스를 봉입한 구조를 하고 있으며 화면부분을 전면기판 다른 쪽을 후, ,

면기판이라고 한다.

형과 형의 구조 모식도[ DC AC ]

형의 구조DC

전면 기판에는 전자를 방출시키기 위한 음극이 후면 기판에는 방전을 일으키기,

위한 양극과 여분의 전자를 제한하기 위한 저항이 형성되어 있다 또한 종화 방, . ,

전을 막기 위한 공간을 확보하기 위해 셀 간을 분리하는 격벽을 설치하여 약간 복

잡한 구조를 보이며 내측에 형광체가 규칙적으로 배열되어 있다 이렇게, R, G, B .

구성된 전면과 후면 기판의 양극 사이에 방전 보호저항을 넣고 기체를 주입한 후

진공상태에서 층으로 접합하고 등 부품이 결합된 구조를 가지Seal Driver IC Module

고 있다.

형의 구조AC

형의 전면 기판에는 방전을 위한 투명 전극 그 투명전극과 반대로 방전을 일AC ,

으켜 투명전극의 저항을 저하시키는 전극이 형성되어 있다 또한 내측에 투Line Bus .

명 유전체층 전극을 보호하기 위한 보호층이 형성되어 있다 후면 기판에는 기입, .

을 위한 데이터 전극의 위에 방전 공간을 만드는 격벽이 형성되어 있으며 내측에, ,

색의 형광체가 규칙적으로 배열되어 있다 이후의 구조는 형과 동일하R, G, B 3 . DC

다.
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자료 핵심 부품: PDP , KISTI

의 구조[ PDP ]

주요 부품소재 구성표[ PDP ]

구분 핵심재료 공정 구분

글래스기판 배면용 및 전면용 글래스기판 전면 후면･
전극재료 분말 안료 등Ag , Frit Glass,

전 면

Black Stripe 안료 등Frit Glass, Black

투명유전체 등Frit Glass

백색유전체 등Frit Glass, Filter & pigment

보호막 MgO single Crystal

DFR 용 격벽용ITO ,

광학필터 전면 Filter

형광체 형광체 분말 등

후 면
격벽재료 등Frit Glass, Filter & pigment

전극재료 데이터 기입 용

Preformed Glass 기능성Frit Glass, Filter

봉입가스 Penning Gas

기 타
제Seal 기능성 등Frit Glass, Filter

배기관 Frit Glass

기판재료 등DRiver IC, ACF, FPC
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를 구성하고 있는 부품소재는 위의 표와 같으며 우리나라가 에 이어 에PDP , LCD PDP

서도 생산 중심 국으로 급부상하면서 수입에 의존해왔던 부품소재들의 국산화PDP

도 점차 가속화되고 있는 추세에 있다.

앞서 언급한 것과 같이 부품의 국산화는 가격경쟁력 측면에서 가장 중요한 비중을

차지하고 있으며 이에 따라 관련 모듈 및 부품소재업체의 경쟁력 강화를 위해, PDP

연구개발 및 생산설비 확충을 위해 지속적인 투자를 진행하고 있다 또한 삼성. SDI,

전자 등 주요 완제품 업체들은 신기술 개발을 통한 부품소재 및 제조공정의LG PDP

간소화를 통한 제조단가 하락에도 집중하고 있어 가격 인하 경쟁은 더욱 치열해질,

것으로 전망된다.

단위 백만 엔:

구 분 년‘02 년‘03 년‘04 년‘05 년'06

유리기판 10,511 16,445 25,096 38,954 58,546

전극재료 8,600 13,445 20,533 31,872 47,902

투명 유전체 3,085 4,784 7,301 11,332 17,032

백색 유전체 956 1,495 2,281 3,541 5,322

격벽재료 4,778 7,475 11,407 17,706 26,612

형광체 재료 3,583 5,606 8,555 13,280 19,959

전면 Filter 14,333 22,426 34,222 53,119 79,836

재Seal 4,778 7,475 11,407 17,706 26,612

보호막 2,102 3,289 5,019 7,791 11,709

배기관 956 1,495 2,281 3,541 5,322

합 계 53,682 83,935 128,102 198,842 298,852

자료 후지키메라연구소 부품소재 산업동향: 2003, PDP (KETI)

주요부품별 세계 시장규모 및 전망[ PDP ]

의 주요 부품소재의 세계 시장규모를 살펴보면 전면 유리기판 전극재PDP Filter, ,

료 격벽재료 등이 큰 비중을 차지하고 있으며 이들 부품소재의 합계가 년, , 2002

백만 엔 규모에서 년 백만 엔으로 의 고속 성장이 전53,682 2006 298,852 CAGR 53.6%

망되고 있다.
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자료 후지키메라연구소 부품소재 산업동향: 2003, PDP (KETI)

주요부품의 세계 시장규모 및 전망[ PDP ]

자료 : R&DBiZ

부품구성에 따른 생산 및 개발 업체[ PDP Chain ]

PDP

삼성 전자 오리온 케이엘SDI, LG , PDP,

전자 오르콤 코텍 소테트, , , ,

데이터뷰 현대이미지퀘스트 등,

유리기판 투명유전체 백색유전체 격벽재료 전극재료

삼성코닝
한욱테크노글라스

DGA

제일모직

일동화학

대주정밀화학

IMD

동진세미켐

제일모직

일동화학

대주정밀화학

IMD

마이크론LG

제일모직

일동화학

대주정밀화학

휘닉스PDE

제일모직

화학LG

일동화학

아담스테크

대주정밀화학

IMD

동진세미켐

형광체 보호막 광학필터 제seal

화학LG

삼성SDI

삼성전기

삼화화학

씨엔캠

센불소결

마이크론LG

삼성코닝

SKC

화학LG

유아이디

케이티지

한국다우코닝

일동화학

대주정밀화학

배기관 Driver IC 봉입가스

정관산업

휘닉스PDE

매그나칩반도체

삼성전자

미국에서의

수입위주
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이에 따라 국내 관련 부품소재를 생산중이거나 양산화 계획 중인 업체를 분석, PDP

한 결과 부문의 부품소재의 생산 및 개발에 참여하고 있는 업체의 수가 증가하PDP

고 있으며 사업 분야 확장을 위한 지속적인 연구개발을 진행 중인 것으로 보인다, .

의 국산화 또한 상당부문 진행되어 약 정도가 진행되어 있는 것으로 발PDP 81.8%

표2)되고 있어 향후 분야의 부품소재 업체의 경쟁이 치열해질 것으로 보이나PDP ,

산업에 있어서는 경쟁력 강화에 힘을 실어줄 수 있을 것으로 판단된다PDP .

다. OLED

또는 는 다양한 형태의 크기와OLED(Organic Electro Luminescent Display Diode)

형태의 제품을 만들 수 있는 장점으로 현재 휴대폰의 외부창이나 자동차 스테레오

의 화면 카메라 시계 사무용기기 등의 정보표시 창으로 널리 활용되고 있, PDA, , ,

으며 비교적 제작이 용이해 주요 디스플레이 업체 및 중소 벤처기업이 활발히 참,

여하고 있다 하지만 컬러를 구현하는 는 기술 및 제조공정이 어렵고 장. Full OLED

비 및 재료비용이 고가인 점으로 대기업 위주로 기술개발이 진행 중에 있다. OLED

는 수동형 과 능동형 으로 나뉘는(PM:Passive Matrix Type) (AM:Active Matrix Type)

데 수동형의 경우 흔히 휴대폰의 외부창이 대표적이며 능동형의 경우가 등의, , TV

컬러가 구현된 디스플레이로 대표된다 또한 는 양면디스플레이와 투명디Full . OLED

스플레이의 제조가 가능하다는 점에서 무한한 응용 가능성을 가지고 있어 주목을,

받고 있다.

자료 삼성: SDI

와 의 구조 비교[ TFT-LCD OLED ]

2) 전자신문, 2005.9.21
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의 주요 부품표[ OLED ]

발광재료는 저분자 발광소재와 고분자 발광소재로 나뉘며 각각 형광재료와 인광재,

료로 분류된다 발광재료는 디스플레이 화면에 정보를 표시하게 되는 소재이므로.

컬러 구현의 필요성 증가에 따라 다양한 색의 발광을 위한 재료 개발이 활발히Full

이루어지고 있다.

정공주입 및 전달재료는 양극으로부터 정공주입을 용이하게 하고 발광층과의 사이

에 삽입하여 정공을 쉽게 운반시킬 뿐만 아니라 여기자 형성 확률을 높여준다.

전자전달 및 주입재료는 음극으로부터 전자를 발광층으로 원활히 수송하는 역할 뿐

만 아니라 정공의 이동을 억제하여 발광층 내의 재결합 기회를 증가시키는 역할을

한다.

단위 백만 달러:
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     CAGR  67.6

자료 의 추정자료를 바탕으로 재구성: DisplaySearch, KETI KISTI

부품소재의 세계시장 규모 및 전망[ OLED ]

구 분 핵심재료 구 분

발광재료 등CBP, Alq3

핵심재료OLED

발광도핑재료 등DCJTB, C545T

전자주입 및 음극전극재료 등LiF/Al, Mg/Ag

전자수송재료 등Alq3

정공저지재료 등Balq, BCP

정공주입재료 등CuPc, PEDOT

재료Encapsulation Cap Glass, Getter
부수 재료

편광판 필름RF
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관련 부품소재 시장은 년 백만 달러 규모에서 년 백만 달러OLED 2004 102 2009 1,350

규모로 로 고속 성장할 전망이다CAGR 67.6% .

관련 부품소재는 이상을 수입에 의존해 왔으나 최근 화학이나 제일모OLED 95% , LG

직 등의 대기업이 의 핵심재료인 정공주입 및 전달 재료와 발광재료를 양산하OLED

기 시작했으며 중견 전자재료 업체들의 참여도 활발하게 이루어지고 있는 상황이,

다.

자료 : R&DBiZ

주요 부품소재 생산 및 개발업체[ OLED Chain ]

이에 따라 국내 의 주요 부품소재 생산 업체를 조사한 결과 발광재료 부문에는OLED

많은 업체들의 참여가 이루어지고 있으며 정공전달 및 주입재료와 전자 수송재료,

부문에서는 화학 및 그라쎌의 참여가 두드러지고 있다 특히 의 부품소재 산LG . OLED

업에서 주목할 점은 최근 구동회로의 집적화가 유리 기판이 아닌 플라스틱 기판으

로 넘어가고 있다는 것이다 는 낮은 소비전력 고정세 빠른 응답속도 광시. OLED , , ,

야각 박현구현이 가능한 장점으로 광범위한 적용성을 갖고 향후 디스플레이 시장,

을 장악할 것으로 예상되고 있어 의 부품소재 개발 및 양산에 대한 중요성은OLED

더욱 높다고 할 수 있다.
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종 합.Ⅳ

산업자원부는 정보디스플레이 프론티어 사업을 통해 디스플레이 분야 원천기술 개

발을 목표로 총 연구비 백만 원의 년까지의 년간의 대형 프로젝220,000 2002~2012 10

트를 진행 중에 있으며 정보통신부는 차세대 디스플레이, 핵심원천 및 기반기술 디,

스플레이 관련 핵심부품 소재 및 장비, 개발을 추진하고 있는 등 정부기관의 디스플

레이 산업 육성에 대한 활발한 움직임은 차세대 성장 동력으로 디스플레이 분야가

선정된데 따른 것으로 정부의 디스플레이 산업에 대한 기대감이 크다고 할 수 있,

다.

국내의 부품소재산업의 전반적인 강점은 분야의 학계인력이 풍부하고 연구 집단IT

의 연구역량이 향상되고 있으며 등 국내 연관 산업의 지속적인 성장과 더불어, IT

세계시장 점유율이 확대되고 있다는 점이다 하지만 부품소재산업에 대한 국가적.

중장기 발전방안이 미흡하고 핵심소재 생산기술이 미비하거나 선진기업에 비해 취

약한 점 그리고 연구개발 기반이 취약하고 연구 집단간의 유기적 협력이 미흡한,

점 등이 약점으로 꼽히고 있다.

하지만 디스플레이 분야에서 는 세계 위의 점유율을 보이고 있고 또한 국LCD 1 , PDP

내 업체의 점유율이 높아 위상이 높아지고 있어 이에 따라 디스플레이 관련 부품,

소재의 개발 및 양산화가 활발히 진행되고 있고 상당부문 국산화가 진행된 단계에,

있어 디스플레이 시장 규모 증가 및 점유율 확보 경쟁력 확보 완제품의 부가가치, ,

증가 확보 측면에서 지속적으로 지원 육성하는 방안이 절실히 필요한 것이다 정부.･
기관에서는 중장기적인 부품소재 육성 방안이 마련되어 사업을 진행 중에 있으나,

각종 정보의 공유가 부실하고 중소벤처기업 대한 지원은 특정 분야에 편중되어 있

거나 제한적이어서 개발단계에 있거나 영세한 규모의 업체는 연구개발 활동에 큰

어려움을 안고 있는 바 각 정부부처 및 관련 단체의 유기적인 정보공유와 합리적,

이고 체계적인 정책 및 지원 방향 수립을 기대해 본다.
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